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本文受国家市场监督管理总局标准创新管理专项项目“美国重点科技领域标准发展趋势对我国标准国际化发展影

响跟踪以及泛美标准组织中国秘书处支撑”（项目编号：2024（BC06）009）；上海市市场监督管理局2024年科技计

划项目“沉浸式技术领域标准国际化趋势及多模传感关键标准研究”（项目编号：2024-58）资助。

姜冠男，硕士，工程师，研究方向为国际标准化。

张正敏，硕士，高级工程师，研究方向为宏观质量管理和大数据分析。

摘　要：【目的】标准预研究对于推动标准与技术协同发展具有重要意义。文章研究美国芯片产业标准预研究实施路径，

为我国建立芯片标准预研究体系、将标准化及早嵌入科技创新提供借鉴意义。【方法】研究美国布局芯片标准预研究的战

略和政策，分析美国政府和民间各层面推进芯片标准预研究的举措和路径，总结其显著特点，并结合我国芯片产业标准化

建设情况以及主要问题，思考加强芯片标准预研究的方法。【结果】基于分析总结，从资金支持、试点实施、平台建设、方法

创新等方面，提出建立和完善芯片标准预研究体系的建议。【结论】美国正锚定芯片等战略领域加强标准预研究。我国应予

以高度重视，通过标准预研究加强技术与标准的联动，以技术突破和标准竞争力联合在国际层面破局。
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Abstract: [Objective] This paper studies the implementation path of pre-research on standards in the chip industry of the 

U.S., in order to provide reference for the establishment of a comprehensive system for pre-research on standards. [Methods] 

The paper analyzes the U.S.’s strategies and policies as well as measures taken both by its government agencies and civil 

organizations in supporting pre-research on standards in the chip industry, and summarizes its main characteristics which 

gave us enlightenment considering the practical development and urgent problems for the standardization of China’s chip 

industry. [Results] It proposes suggestions for building a pre-research system for standards from aspects of financial support, 

pilot programs, platform construction and method innovation. [Conclusion] The United States is strengthening pre-research 

on standards in the chip industry, which is worth concerning. We should further enhance the coordinated development of 

standards and technologies through pre-research on standards, thus breaking the dilemma in international chip industry with 

both technology breakthroughs and improved standard competitiveness. 
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0    引 言

全球新兴技术发展迅速，芯片领域技术更新

迭代快、创新应用层出不穷，这对于标准研制效率

要求更高。传统上“先技术、后标准”的标准研制

后置模式，已经无法匹配技术发展的时效性需求。

在这种背景下，标准预研究成为标准与科技协同发

展的新路径。其不仅有助于在科技创新早期阶段

融入标准化规划，还能确保标准研制步伐匹配技

术发展速度。

全球多国高度重视通过标准预研究促进芯片

标准化发展，其中美国最为典型。美国在芯片产业

积累了较为成熟的标准预研究经验，助力技术创

新高效转化为芯片标准，抢占国际标准先机。本文

研究美国推进芯片标准预研究的战略政策以及政

府和民间各层面的实践举措，为我国建立芯片标准

预研究体系、推进芯片产业技术与标准协同发展

提供参考借鉴。

1    标准预研究的概念

标准预研究（Pre-standardization Research，也

译为“预标准化研究”）是一个较新的概念，国际上

目前尚无统一定义，学术界对于标准预研究也尚未

形成系统研究。本文基于我国及美国政策文件以及

学术研究中涵盖的范畴，对标准预研究进行界定。

我国《贯彻实施〈国家标准化发展纲要〉行动

计划（2024—2025年）》中提出了强化新兴领域标

准化预研究的要求，但尚未进行具体界定。根据我

国生态环境部发布的《国家生态环境监测标准预

研究工作细则（试行）》中定义，“预研究指在标准

项目立项之前按照标准制（修）订相关要求开展的

标准化研究”，表明其对标准预研究的界定以标准

项目立项为划分节点。我国学者通常也采用这种划

分方式。例如，吕原原等
[1]

在关于医疗器械标准预研

工作的研究中，将标准预研工作定义为“标准的预立

项研究，也就是标准立项的前置研究基础和成果，是

标准在立项前进行的具有探讨性质的工作”。

美国国家安全局在《持久安全框架》
[2]

中指出，

关键和新兴技术（CET）标准生命周期始于标准化

开始之前的预标准化活动，即新技术开发的早期标

准化，包括向标准提供技术贡献的研发（R&D）活

动、非正式的行业规范或开源软件、与标准开发组

织合作的研究和战略规划论坛等多种活动，从而

促进协调和及早参与标准化，推动新兴技术标准

发展。美国《关键和新兴技术国家标准战略实施路

线图》（简称“CET战略实施路线图”）
[3]

中对标准

预研究的定义比较具体、涵盖范围广，认为标准预

研究包括但不限于：绘制标准路线图或制定初步文

件，为正式标准的开发奠定基础；通过多种渠道进

行信息交流与共享；评估当前标准化活动和前景、

标准差距和需求，为研究工作提供信息；识别标准

化及测量需求的优先级，提供标准化所需的基础信

息；围绕特定的标准化目标开展研究等。

Nehr等
[4]

分析了通过标准预研究成功进行创

新转化的案例。在其研究中，由市场对技术的特

定需求开始，到技术研究和市场应用，直至“预标

准”
①

转化为正式标准前的所有工作，均涵盖在标

准预研究过程中。Caputo等
[5]

在研究纳米医疗国际

标准化路线图时，将开放创新试验平台和产品开

发、相关国际标准化工作、参考物质/标准操作程

序和标准文件开发、计量等各方面工作，均视作标

准预研究举措。

结合上述观点，本文采用较为广义的概念，将

正式标准产出前、科技创新各环节涉及标准化的相

关工作均纳入标准预研究考量，这主要是因其为

标准化工作最终产出的可交付成果提供了前部基

础。然而，本文重点并非侧重芯片技术细节，而是

① 
Sascha Nehr等学者在通过标准预研究成功进行创新转化的案例研究中将“预标准”定义为一种试用性的预规范性文

件，其内容在转移到正式标准前需要经过试用测试阶段，以促进在多元利益相关方之间建立最终共识。研究得出结论：

“预标准特别适合于新兴和快速发展的科学和技术成果领域的创新转化”。
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聚焦于如何通过标准预研究加强技术与标准的联

动，从而在科技创新的早期阶段，对标准开发进行

前瞻性布局和规划，促进技术与标准的协同发展。

2    美国芯片产业标准预研究路径

2.1  美国芯片标准发展概况

美国是芯片产业发展的领先国家，积累了深

厚的先发优势
[6]

，形成了良好的创新闭环。美国芯

片占全球市场份额超过一半
[7]

，这种市场优势为创

新提供了充足的资金支持。美国芯片行业的研发强

度一直很高
①

，占销售额的19.5%，在所有行业研发

支出占比里排在第二位
②

。高水平的投入反过来也

推动了美国芯片行业的不断创新，以创新成果反哺

研发投入，进一步加强在全球市场的优势地位。

这种持续创新向标准高度转化，建立起国际标

准中美国的话语权体系。美国大西洋理事会发布的

报告
[8]

称，美国在大部分国际标准组织中的主导权

居于首位，在多个重要国际标准组织中掌握着超过

50%的投票权，特别是在成熟的标准组织中占有最

多的席位，如在IEEE中67%的标准委员会成员来自

美国。美国企业高度参与了目前全球芯片企业所遵

循标准的主要制定组织。据统计，在国际半导体产

业协会（SEMI）中，美国企业占成员总数超过40%；

在固态技术协会（JEDEC）中，美国企业占据了技术

委员会主席职位的56%。在ISO/IEC JTC 1与芯片密

切相关的工作中，美国国家标准化机构（ANSI）担任

了分技术委员会SC 31的秘书处。美国专家还担任了

IEC中与芯片密切相关的TC 46/SC 46F的秘书、TC 

47的主席及其SC 47D的主席。

未来，芯片与其服务市场领域的融合发展和

创新性应用将发挥更大作用，为新兴经济体提供

了广阔的发展空间。美国认为在新兴技术领域有

更多来自国际赶超的威胁，引发其对维持标准领

先地位的担忧。美国商务部先进技术访问委员会

（VCAT）指出
[9]

，美国首先应着眼于国内标准预研

究，鼓励更广泛的研究团体开发和贡献标准预研

究材料，为美国从事有利于竞争的标准化活动提

供肥沃的土壤。

2.2  芯片标准预研究政策支持

基于这种担忧，美国近年来频繁出台政策
[10]

，

强调对标准预研究加大投入，加强技术研发与标

准化同步推进的力度。其中，最为全球广泛关注的

包括《芯片和科学法》和《美国政府关键和新兴技

术国家标准战略》。

2022年8月，美国出台《芯片和科学法》（简

称为“芯片法案”），可谓美国多年来芯片领域的

“集成式”法案和产业政策上的最大突破
[11]

。芯

片法案为美国本土的芯片发展专门建立了“美国

芯片计划（CHIPS for America）”，其中拨款110

亿美元用于支持芯片研发，通过4个综合方案实

现，分别是：国家半导体技术中心（NSTC）、国家

先进包装制造计划（NAPMP）、美国芯片制造研

究所（Manufacturing USA）、计量计划（Metrology 

Program）。计量计划与其他3个方案密切相关，通

过推进半导体测量和标准研究，为所有方案提供

计量基础，并将标准化融合到芯片研发和产业发

展的全生命周期中。

2023年5月，白宫又发布《美国政府关键和新

兴技术国家标准战略》（简称为“CET战略”），成

为首个美国政府层面的标准战略。战略将半导体

和微电子列为对美国竞争力和国家安全至关重要

的CET领域之一，并提出：

（1）加强投入。要求进一步增加对CET研发

和标准预研究的投入，确保为未来的标准研制奠

定扎实基础。为此，美国在2024年年度预算中对

各项研发的资金支持总额高达历史性的2100亿美

元，用于推动对标准的技术贡献。

①
 2022年美国芯片行业研发支出占销售额的18.7%，在全球芯片产业链主要国家和地区研发支出中排名第一。2023年这一

比率增至19.5%，全球排名保持第一。
②

研发支出占比排名第一位为制药和生物技术行业。



146

标  准  科  学   2025年4期·国外情报分析·

（2）加强参与度。鼓励私营部门就标准格局

的动态变化情况向政府提供相关信息或展开其他

形式的合作，共同确定美国可以牵头发展的新国

际标准委员会领域，以及美国应优先考虑参与和

领导的领域。

（3）加强政府领导力。对于早期技术开发，美

国政府应召集专家，确定标准开发的合适时机，促

进美国参与高度优先的早期CET领域的标准研制，

在技术尚处于萌芽阶段时就同步部署标准化工作。

上述三大方针分别从投入、公私合作和政府

参与三大方面加强对标准预研究的支持。为支持战

略方针的落实，美国于2024年7月又发布CET战略实

施路线图，提出了具体行动措施，要求对标准制定

的全生命周期（从标准预研究到标准出版和采用）

进行持续投资，识别政府参与标准预研究的机会，

协调政府对标准预研究的支持，并在双边和多边科

学和技术合作协议中，寻求将可能产生标准的CET

研发和预标准化相关的工作和计划纳入其中。

从CET战略及实施路线图可以看出，美国正以

更大规模的持续投入激励技术研发与标准开发的

并轨推进，不仅对私营部门的标准预研究活动予

以大力支持，更是强化了政府的角色，对政府在支

持、参与和协调本国及国际标准预研究方面提出

了明确要求，共同巩固美国在国际标准发展中的

影响力和领导力。

2.3  政府举措

在政策框架下，政府主要通过商务部下属机

构NIST采取芯片标准预研究行动。NIST是协调美

国政府参与私营部门标准化活动的主要机构，也

是领导实施“芯片计划”的主导机构。

（1）创新标准预研究方法

NIST作为政府机构，其一大优势是拥有丰富

的政府资源，集研究、计量、标准化、创新为一体，

这为开展标准预研究奠定了基础优势。NIST本身

开展先进测量技术研究，提供半导体标准参考材

料、标准参考仪器、标准参考数据，为标准研制提

供有力的技术支撑。

标准优先领域及需求识别是NIST开展标准预

研究的重要一环。2022年9月，NIST从计量角度确

定了半导体制造业七大挑战和32个行动路线
[12]

；

10月，NIST将32个行动路线整合为20个计划重点

领域；后续进一步细化为10个优先重点领域
[13]

，包

括设备和软件的互操作性标准，自动化、虚拟化和

安全标准。3D结构和先进材料计量等。

近年来，NIST愈加关注标准预研究的创新方

法。2023年9月，NIST召集半导体领域各利益相关

方召开首届芯片标准峰会，探讨有关芯片研发标准

的问题，并把标准预研究作为一个独立主题进行

了讨论。随后，NIST凝聚行业共识，提出在加速标

准开发方法上进行创新，探索标准孵化器和加速

器，为技术专业人员提供标准研制方法、用例、环

境、工具等多方面的支持，保障标准跟上行业创新

的快速步伐；同时，要求加强标准与研究联动的标

准预研究战略，包括建立行业研究与标准间的互

动渠道、提供试验台、制定全行业框架和路线图、

评估标准路线图的时机和侧重点、探索标准准备

水平指标和评估框架，以及加强标准预研究的国

际合作等，从而将标准与研究过程全面融合。

（2）创新公私标准协作

NIST与行业企业、标准组织、高校院所等众多

利益相关方开展了多种形式合作，例如与谷歌、英

特尔等企业签订合作协议，在纳米技术和半导体领

域开展技术联合研发和行业标准研究。NIST培养

了许多技术和标准化专家，直接参与了标准组织的

大量活动。据统计
[14]

，2022年，579名NIST工作人员

合计参与了328个标准组织的3000多项标准活动，

将研究成果和专有知识直接引入标准制定过程。

为促进深入协作，NIST于2023年创建了半导

体创新计量交换（METIS）项目，目标是构建一个

数据交换生态系统，方便公私各方共享芯片计量

研究成果，包括标准参考数据、模型、测量方法、

参考工艺设计套件、参考材料、标准和出版物等，

以促进研究成果转化。2024年9月，NIST发布了

METIS beta测试版，一旦全面部署，METIS后续将

提供所有芯片计量计划的研究和数据，作为芯片

标准开发的技术输入。
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NIST近年还常采用建立公私联合体的新方式

协调公私共同推进标准预研究。为响应芯片法案

要求，NIST于2023年成立了创新联合体——国家

半导体技术中心（NSTC），囊括多元利益相关方参

与，建立集中的研究、工程和项目能力，支持一系

列标准预研究项目，包括行业和研究界识别重大

挑战、原型设备供应和运营、标准化协调和国际标

准合作、标准路线图以及标准的开发等。

为响应CET战略及实施路线图提出的目标，

NIST于2024年10月又通过一项为期5年的合作协议，

向美国材料与试验协会（ASTM）拨款1500万美元建

立标准化卓越中心，并与多个标准组织合作。该中

心特别关注私营部门，特别是中小企业对标准预研

究和国际标准化的参与，并创建信息和数据共享中

心，提供为满足特定CET发展需求和优先事项而专

门定制的信息和工具。这种公私联合体的新方式一

大优势是对公私资源进行了优化配置和共享，从而

避免创新研发及标准工作的重叠投入。

2.4  民间举措

以ANSI为代表的美国民间各组织开展了多样化

的标准预研究活动。特别是，路线图作为一种高效

识别标准需求的手段，贯穿在标准预研究工作中。

（1）ANSI标准协作机制

ANSI是美国自愿性标准体系的协调中心。为了

协调国家/全球优先事项的标准需求，ANSI建立了标

准化协作机制
[15]

，通过标准协作组开展一系列的活

动，为新兴技术的标准化提供协调、指导和孵化。自

1994年以来，ANSI已经发起了19项标准协作
[16]

。

2022年ANSI建立了微电子标准化全球供应链

安全协作组，促进半导体和微电子领域标准开发。

该协作组以标准路线图的模式开展了工作：

1）基于目标征集信息。为了收集和评估有关标

准化活动的信息，协作组向标准开发组织及相关机

构发送了信息征集请求（RFI），以向标准化受众明

确阐述协作组的工作背景和目标，收集行业共识标

准、当前标准活动或其他相关指导文件的信息。

2）深入探讨并识别差距。2022年7月和10月，

协作组先后举办两轮研讨会，召集来自学术界、行

业界、政府部门、标准开发组织和贸易协会的主题

专家参加，西门子、微软、英特尔、格芯等多个芯片

龙头企业均参会。ANSI与各方共同梳理已有标准

和正在开展的工作，评估标准内容与需求的差距。

同时，在标准开发时间规划、标准一致性、消除重

复工作等方面，推动各方达成共识。

3）总结归纳形成汇编。基于信息征集、研讨会

及调查回复等渠道收集到的反馈，ANSI绘制了《微

电子标准化全球供应链安全标准路线图与差距分

析表》，描绘当前已有标准和正在制定的标准全

貌，确定标准可用性、适用性、覆盖范围和标准需

求，列出标准制定组织及其他标准活动清单，为后

续建立微电子可信供应链和运营安全标准生态提

供详细信息。

（2）技术组织/标准组织

鉴于芯片产业链的高度复杂分工，目前国际主

要标准组织都专注于特定领域，一边推进技术研

究，同时推动标准制定
[17]

。以SEMI为例，SEMI广泛

开展半导体市场调研和分析、发布技术趋势和市

场报告、与产业伙伴开展合作项目；在全球多地组

织各类技术研讨会和国际会议，为半导体行业的

专业人士提供交流平台；通过《电子观察》等出版

物，跟进各个技术细分领域最新发展中的标准化

活动、标准修订或新标准制定、专家观点等。

绘制路线图也是行业广泛采取的方法，集中

体现了行业共识与需求。20世纪末，美国半导体工

业协会（SIA）联合欧洲和亚洲的半导体行业，发

布了著名的《国际半导体技术路线图（ITRS）》，

以协调全球范围内的半导体行业发展。ITRS历经

数次更新，于2015年发布2.0版本。为解决更广泛

的系统集成方法，2016年开始，ITRS变更为《国际

设备和系统路线图（IRDS）》，由IEEE主导每年更

新，涵盖了电子行业的广泛范围，包括计算系统、

架构和软件以及所含芯片和半导体器件，同时还

涉及云计算、物联网等许多关键领域和技术。

ITRS和IRDS均将计量研究作为标准预研究

的重要部分，特别指出，计量解决方案最好在特定

技术投入生产之前开发好，不仅为研究人员和设



148

标  准  科  学   2025年4期·国外情报分析·

备制造商提供信息，也可以作为标准组织研制关键

标准的输入，进而通过标准的采用推进技术发展。

IRDS 2023版
[18]

识别了光刻、互联技术以及3D和异

构集成、参考材料、虚拟计量、新兴研究材料和设

备等若干细分领域的最新计量挑战和标准需求。

类似还有多个细分领域的路线图，如半导体

研究联盟（SRC）发布的《半导体十年计划》及其

扩展的《微电子和高级封装路线图（MAPT）》。这

些路线图从不同行业角度互为补充和完善，在半

导体和芯片的广泛范围内识别行业技术创新过程

中的标准差距和需求，为同步规划标准研制支撑

技术发展提供可靠指导。

2.5  特点总结

对美国芯片产业标准预研究路径进行总结可以

看出，美国芯片标准预研究呈现出以下明显特点。

（1）高度重视和大力支持标准预研究

美国将标准预研究提升到国家战略层面予以重

视，通过立法、战略持续加大资金支持力度，建立

专项“芯片计划”，不仅明确重点领域、资金分配，

更是制定细致、全面的行动规划。特别值得关注的

是，美国在政策文件中反复强调加强政府的参与和

领导，这与美国以往主张“自下而上”“市场驱动、

民间主导”的方法有所不同，反映了美国在芯片这

一战略领域强化政府作用，将政府在标准化中的角

色由参与者和使用者向关键领域领导者转变。

（2）建立全面的标准预研究参与者体系

美国公私各层面积极开展了不同形式的芯片

标准预研究活动，并相互协调、彼此渗透。政府以

NIST为核心机构，开展先进计量研究作为标准技

术支撑，并通过合作项目、研讨会、路线图、人员

互通、新型联合体等形式，协调公私资源实施“芯

片计划”。ANSI作为民间标准化活动的协调中心，

通过标准协作机制，为半导体和微电子领域确定

标准差距和需求。民间技术组织和标准组织作为

行业召集者，吸纳企业诉求、监测标准需求，专注

于半导体细分领域推进技术研究与标准研制。企

业及高校等作为创新主体，则通过深入参与各层

级活动和合作项目，直接实施技术研发、标准预研

究乃至标准的制定和应用全周期。

（3）形成较为系统成熟的标准预研究方法

不管是NIST，还是ANSI和诸多的芯片技术组

织或标准组织，都在实践中建立了与机构自身职责

定位和资源相匹配的标准预研究方法。其中，路线

图是最为广泛采用的一种方法，主要作用是分析

技术发展现状，从中识别标准差距和需求，为规划

标准开发提供信息。然而，各方制定的路线图内容

各有侧重。NIST更加关注战略优先领域、标准开

发创新方法和研究与标准的联动；ANSI制定的标

准路线图聚焦于行业所关注的标准差距和需求的

识别，提供标准汇编供行业参考；民间技术组织/

标准组织则制定并持续更新技术路线图，将标准

需求识别穿插于技术分析中。各种方法从不同角

度互为补充，营造了全面的标准预研究生态网络。

3    推动我国芯片标准预研究体系建设

3.1  我国芯片产业标准化建设现状

我国芯片产业发展迅速，在封装测试等环节

以及高端芯片研发方面均取得了显著成果，目前正

加大技术攻关和国产替代进程。根据世界集成电

路协会（WICA）发布的白皮书
[19]

，我国多个城市入

选全球集成电路综合竞争力百强城市，其中北京、

上海均排名前十。区域集群效应比较明显，形成长

三角、珠三角、环渤海地区等产业集群。

我国芯片标准化工作也取得了重要进展，先后

成立TC 78（半导体器件）、TC 203（半导体设备和

材料）、TC 599（集成电路）3个与半导体直接相关

的标准化技术委员会，领导开展全国芯片标准化工

作。据统计
[20]

，我国已发布半导体行业相关国家标

准近1400项，行业标准近1000项，地方标准200多

项，团体标准近1400项。

3.2  面临的主要问题

（1）研发投入还不够，技术先进性不足。我国

集成电路发展至今已取得了显著成就，在自主化的

过程中也涌现出大量创新。但与美国等起步较早的

国家相比，我国部分细分行业仍处于追赶阶段。信
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息技术与创新基金会（ITIF）发布的报告
[21-22] 

指出，

在移动设备和人工智能应用等逻辑芯片的设计方

面，我国与全球领先企业存在约2年的差距，在存储

芯片、半导体制造设备和组装、测试和封装（ATP）

领域，比全球领先企业落后数年；我国在半导体

领域整体研发强度（7.6%）仅为美国（19.5%）的

39%，约为欧盟（14%）的一半；单体企业研发投入

与国外相比差距大。我国仍需加大研发投入，加强

技术攻关，提升技术先进性。

（2）科技创新与标准化协同度亟待提升。目

前我国芯片产业的标准化工作依然滞后于技术发

展的需求。标准化参与仍以龙头企业为主，大量不

同规模的芯片企业还未充分参与芯片标准研制工

作，能够在国际标准化工作中保持活跃的企业数

量更少，还没有形成良好的联合创新标准生态。此

外，研究机构和科研院所也较少将标准纳入成果

考量，因此在项目立项时并未同步规划标准开发。

这导致自主化过程中的许多创新性研究还没有及

时转化为相应领域的国内外标准优势。因此，亟须

通过建立健全标准预研究机制，带动各创新主体

及早布局标准、促进成果转化，推动标准与技术协

同发展。

3.3  建立芯片标准预研究体系的建议

（1）完善资金支持体系

建立芯片标准预研究试点计划或专项基金，

激励更多科技研发和攻关项目及早制定标准开发

计划。探索建立芯片国际标准预研究“揭榜挂帅”

机制，识别并分析诸如芯粒、异构集成、先进封装

等新兴领域的国际标准差距，建立标准预研究专

项计划，对中国企业通过创新性研究填补的空白

领域，给予定向资金支持。

（2）试点标准预研究机制

在人工智能芯片、新能源和自动驾驶汽车电

子芯片、物联网芯片、量子通信芯片等我国具有技

术优势的领域，建立试点试行标准预研究计划，并

轨推进基础研究、关键核心技术攻关和标准化工

作。与此同时，聚焦研发主体对于技术保护和保密

性要求的考量，进一步研究和优化相关解决方案，

消除创新成果向标准转化的顾虑。

（3）建设标准预研究协调平台

构建与产业链融合的开放性标准预研究信息

和数据共享库，一方面聚焦创新研发早期融合标

准化措施的最佳实践、标准数字化工具、本土设

计软件的使用等内容，积极促进信息交流和经验

共享，打通产业链的标准信息链；另一方面帮助

协调标准化机构、行业、企业（特别是调动中小企

业）、科研院所等的标准化活动，促进联合确定国

际标准开发机遇、新技术委员会提案或新国际标

准提案等。

（4）推进标准创新方法研究

在各芯片细分领域以联盟、专家组、论坛或创

新合作项目等不同形式，由标准技术委员会组织或

由行业协会主导开展多种标准预研究协作。例如

制定标准路线图、白皮书、技术趋势与标准化发展

框架或其他形式的指导文件，对行业迫切需求、我

国技术先进的标准项目确定优先开发行动和标准

开发框架。基于长三角、珠三角、环渤海等集群芯

片产业链的完整性、成熟度和丰富的创新应用场

景，先试先行探索建立科学的转化评价体系，逐步

形成标准转化成熟度评估模型，为芯片领域创新

成果向标准转化提供系统化的方法。

4    结 语

尽管标准预研究作为一个较新概念于近年来

才在官方文件中首次提出，但其作为技术与标准

的联动纽带和协同桥梁，早已融入科技创新的各

个环节，在实践中发挥了事实性作用。美国近年来

更是锚定芯片战略领域，将标准预研究提升到了

国家战略层面进行部署，并逐步加强政府介入和公

私合力，旨在进一步推动标准与技术的并轨发展，

集中各方资源抢占芯片产业国际标准新机会、新领

地。美国芯片领域的标准预研究形成了一定的可借

鉴经验，并仍在不断完善和探索创新。鉴于芯片产

业的战略重要意义和国际产业的形势变化，我国需

提高警惕，并加强芯片产业标准预研究以及标准体
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系建设，通过预研究对标准进行前瞻部署，强化技

术与标准的协同创新，加快芯片新兴技术标准开

发，从而促进芯片产业标准国内国际“双发展”，以

技术突破和标准竞争力联合在国际层面破局。


